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香港科技园公司代表团于亚洲展开 HKSTP Innovation Mixer 计划 首站访问新加坡 

荟聚人才和创科生态圈以捕捉拓展香港、大湾区、中国内地蓬勃的发展机遇 

 

• 科技园公司代表团出发前往新加坡及马来西亚，探讨三地经贸合作机会及大

湾区市场机遇。 

• 科技园公司透过 HKSTP Innovation Mixer 计划，进一步拓展亚洲区内创科生态

圈发展。 

• Lalamove、商汤科技和华为等园区公司在交流活动中分享其东南亚业务拓展

及人才招聘计划。 

 

（香港，2023 年 5 月 31 日）— 香港科技园公司（科技园公司）宣布开展 HKSTP Innovation 

Mixer 计划，旨在透过与来自世界各地的人才和企业合作，壮大香港以至东南亚地区的创

科生态圈。  

 

日前，科技园公司行政总裁黄克强先生率领代表团展开一连四日的东南亚访问行程，到访

新加坡和马来西亚，以促进三地之间的合作，并把握粤港澳大湾区发展带来的市场机遇。  

 

新加坡站首天，科技园公司行政总裁黄克强先生、科技园公司人才及人力资源总监王秀丽

女士及多间园区公司代表，与 HashKey Capital 及 HashKey Singapore 行政总裁邓超先生会面，

探讨如何加强双方合作，进一步推进香港区块链生态圈的持续成长。代表团随后到访新加

坡南洋理工大学（NTU），与 NTU 李光前医学院院长沈祖尧教授交流，了解两地人才及就

业市场的最新情况。 

 

科技园代表团亦在新加坡举办了两场与人才和企业有关的交流活动。 园区公司如 Lalamove、

商汤科技、华为、人工智能与机器人创新中心、FreightAmigo、Fano Labs 和 Spaceship 等均

有代表参与。在「Tech Talent Ignite」活动中，有园区公司分享了他们未来在东南亚的业务

拓展和招聘计划，也讨论了两地的工作文化差异。 

 



 

 

除此之外，科技园公司代表团也拜访了负责引领新加坡企业发展支援的政府机构新加坡企

业发展局（ESG），探讨两地企业经贸交流的机会。 

 

科技园公司代表团将于 6 月 1 至 2 日，前往马来西亚继续余下的访问行程。 

 

 

 

 

 

 

图一：香港科技园公司行政总裁黄克强先生与 HashKey Capital 及 HashKey Singapore 行政总

裁邓超先生会面，探讨如何加强双方合作，进一步推进香港区块链生态圈的持续成长。 

 

 



 

 

图二：科技园公司代表团到访新加坡南洋理工大学（NTU），与 NTU 李光前医学院院长沈

祖尧教授交流，了解两地人才及就业市场的最新情况。 

 

 

 

  

 

图三至五：科技园公司代表团在新加坡举办了两场与人才和企业有关的交流活动，有园区

公司分享了他们未来在东南亚的业务拓展和招聘计划，也讨论了两地的工作文化差异。 

  



 

 

 

图六：（由左至右）: 科技园公司业务发展副总监简依雯女士、科技园公司人才及人力资源

总监王秀丽女士、科技园公司行政总裁黄克强先生、新加坡企业发展局全球创新网络司司

长林心印先生、新加坡企业发展局处长罗稚栋先生及新加坡企业发展局行政助理 Ahn 

Seongho，探讨两地企业经贸交流的机会。 
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关于香港科技园公司  

香港科技园公司（科技园公司）成立逾 20 年，致力将香港发展成为国际创新科技中心，

积极让本地及全球创新者迈向成功，帮助他们在未来获得更大成就。科技园公司在香港建

立了蓬勃的创科生态圈，过去共支援 14 间独角兽企业，亦汇聚超过 13,000 名研究人才，

以及逾 1,400 间从事生物医药技术、人工智能及机械人技术、金融科技及智慧城市发展的

科技公司。 

 

科技园公司于 2001 年成立，一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为创

业家的创科路上提供全方位支援，在香港茁壮成长，并扩展至大湾区、亚洲及全球各地。

我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新

中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着香港新型

工业化发展方向，重点带动先进制造业、电子业及生物科技等行业，重新定位新世代工业。 

 

科技园公司透过提供基建设施、支援服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成

为香港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优

势，成为引领全球发展的重要引擎。 

 

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览 www.hkstp.org。 

 

传媒查询，请联络：  

香港科技园公司  

张丽兰  

电话： +852 2629 6891  

电邮：julia.cheung@hkstp.org 
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